
機    密
CONFIDENTIAL
機    密
CONFIDENTIAL

銘傳大學研究成果專利申請表
	計畫合作機構
	

	計畫名稱編號
	

	計畫合作期限

金        額
	自    年      月      日至      年      月      日

新台幣                元

	發明名稱
	

	擬申請之國家
	

	是否曾因研究、實驗需要公開發表
	□ 是，於                                  發表

                             （註明時間、地點）

□ 否。


	附    件
	□構想揭露書 或 論文 一式三份
□前案檢索資料一份

□計畫經費核定清單一份

□研究計畫補助合約書影本一份（非國科會計畫者）

□研究實驗而發表之證明文件一份

	                                        提 案 人：                    （簽章）

                          單    位：

                                        職    稱：

                                                        年    月    日


系  主  任

院      長


	發明人專利費用分攤協議

　　發明名稱：

　　本校編號：（產學合作處填寫）
說    明：經本研發成果所衍生之相關權益義務，將依「銘傳大學研究成果及技術移轉管理要點」辦理。請發明人自行決定專利申請費用分攤比例方案（共有A、B、C、D四種，請擇一），日後有關發明人專利申請費用分攤及權益收入分配，將依此協議辦理。
專利費用分攤比率方案
專利申請費用分攤（%）
權益收入分配比例（%）
校
發明人
校
發明人
院系所
A

100
0
40
55
5
B

85
15
25
70
5
C

70
30
15
80
5
D
55
45
10
85
5
　　本案經所有發明人一致同意選擇         案為專利費用分攤比率辦理。

                                   提案人：                （簽章）

                                                 年    月    日

	推薦審查人名單
	
	姓名
	服務單位
	聯絡電話
	e-mail

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	


註：請推薦至少5位學術審查人之名單。

 銘傳大學研究成果專利構想揭露書
提案日期：中華民國   年   月   日  
	一、申請專利
名稱
	（中文）

	
	（英文）

	二、提 案 人
	單位職稱
	
	聯絡
方式
	電話：
傳真：
Mail：

	
	姓名
	簽章
	
	

	
	身份證字號
	
	
	

	三、本申請案所屬研究計畫
	計畫名稱
	
	計畫
期間
與
補助
金額
	自     年    月     日
至     年    月     日
新台幣

	
	出資機構
	
	計畫
編號
	

	
	權利歸屬：□銘傳　□共有：　　　　　　□其他：　　　　　　

	四、本申請案是否已公開？
	□是
發表時間及場所：

	□否

預計公開日期：

	
	
	

	
	公開目的： □學術刊物發表   □學術研討會發表   □畢業論文

□其他（請說明）：


	五、附件資料
	□先前技術檢索資料(檢索日期、人員、檢索資料庫名稱、檢索結果與本構想書之相關性)
□國內外市場簡要說明
□相關學術研究報告（申請人得視需要自行斟酌檢送）
□因研究實驗發表之附件
□該內容已發表之論文（發表日期：    年    月    日）
□本計畫是否已申請其他專利：
申請國別：
　　申請日期：　　年　　月　　日；申請案號：



	六、發明人
	1
	發明人
姓  名
	（中）
（英）
	貢獻
比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	

	
	2
	發明人
姓  名
	（中）
（英）
	貢獻
比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	

	
	3
	發明人
姓  名
	（中）
（英）
	貢獻
比率
	％ 

	
	
	服務單位
	
	職稱
	

	
	
	  國 籍
	
	身份證字號或護照字號
	

	
	
	聯絡方式
	電話
	

	
	
	
	傳真
	

	
	
	
	e-mail
	

	
	
	
	地址
	


註：發明人超過三位時，請自行複製本頁使用。

	七、專利類別
	□發  明      □新  型      □新 式 樣

（註：美國無新型專利）

	八、申請國家及理由
	□中華民國       □美  國       

（本校申請專利審查原則：以中華民國、美國兩國為優先考量，至申請其他國別需符合「反應良好」條件之一並檢附資料或證明文件始予提會審議，所稱「反應良好」係指下列三種情形：（一）有廠商願意技術移轉（二）市場評估或可專利性評估良好（三）已獲優先申請國家初步同意【第一次審定書】通知但未經公開者。

	
	□其他國家：

理由：（擬申請中華民國、美國以外之國家，請務必依擬申請之國別說明理由並檢附相關資料或證明文件，如未附相關資料則無法提會審查）



	九、本申請案所屬技術領域別、申請專利範圍與可能應用範圍
	本申請案所屬技術領域
	

	
	本案申請專利範圍
	

	
	可能應用之
產業產品
	

	
	本專利應用之可行性及潛在授權廠商：

1. 本專利之技術與該國現有產品或技術之競爭性如何？

2. 依據本專利之產品或製程進入該國市場的可行性如何？

	
	申請國家
	應用可行性及潛在授權廠商建議（請以文字說明）

	
	中華民國
	

	
	美國
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	十、專利保護標的
	請列出本發明技術之主體或特徵，包括相較於先前技術具有創新、進步或功效等獨特技術部分。

	
	


（以下十一、十二兩項，可使用本表格說明或於提案論文中標示）
	十一、自評項目
	本發明之新穎性(即先行技術調查)：

1. 若本發明已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉，則不具新穎性。

2. 若本發明曾以任何形式公開發表或使用，請說明發表之時間地點。

	
	□ 具新穎性   ；

□ 不具新穎性 ；請指出已見於何處：









	
	本發明與先前技術之差異：

1. 本發明所欲解決、克服之問題為何？

2. 若本發明具有下列情形之一，則不具進步性：

A. 為本發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕　　易完成者。

B. 若參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成本發明者，則本發明之整體為顯而易知。

	
	


（以下十一、十二兩項，可使用本表格說明或於提案論文中標示）
	十二、本發明或創作說明及最佳實施例
	請載明本發明或創作之目的、技術內容、特點、功效，使熟習該技術者能了解內容並據以實施，並至少舉出一項關於本發明或創作較佳實例，可配合圖式加以說明。

	
	


本申請表填妥後請擲交產學合作處彙整，以俾進行後續之行政作業








